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绝缘胶(DAF)
(Non-conductive)

HR-5104

ES300

2022/10/14

A芯：
ES300

序

号

片式电容
CL03A105MQ3CSNH

1 8

型号规格料号 数量

CAP,1U0F,±20%,6.3V,X5R,0201 C1~C8

位号

Substrate

B芯

A芯

MD Cap

B芯：
TD24C256
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